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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxieme partie: Essais — Essai T: Soudure

PREAMBULE

n

2) Ces décisions constituent des recommandations internatiofiales gt

3) Dans le but d’encourager cette unificp
possédant pas encore de régles nationg
les recommandations de la CEI dans Ia

PREFACE

gtablie par le Comité d’Etudes N° 50 de la CET: Essais climatiques

bdin de souduie et la méthode d’essai au fer 4 soudet n’ont pas subi de modifi-
’annulation des dimensions en inches La méthode de la goutte de souduie fut

Les payssujvants se sont ptononcés explicitement en faveur de la publication:
Afrique du Sud Japon
Austialie Noiveége
Autriche Pays-Bas
Belgique Pologne
Danematk Royaume-Uni
Finlande Suéde
France Suisse
Hongtie Tchécoslovaquie
Istaél Turquie
Italie Union des Républiques

Socialistes Soviétiques
Le Comité national des Etats-Unis a exptimé un vote négatif car il estime que la méthode de la goutte
de soudute n’offie aucun avantage par rappott aux méthodes d’essai existantes de la soudabilité des sorties

En outie, il est d’avis que la piécision et la valewr de cette méthode n’ont pas été pirouvées, au contiaiie
des méthodes normalisées déja existantes

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60068-2-20 1968


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-20-1968
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-20-1968

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
FOR ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test T: Soldering

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1 E C on technical matters, prepared
National Committees having a special interest therein are repiesented, e
consensus of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of recommendations for internation
sense

3) In order to promote this international unificatioq, the
yet no national rules, when preparing such rules, shquld
rules in so far as national conditions will permit

expres a
e 1 E G.recomwmendations as the fundamental basis for these

4) The desitability is recognized of extending international-a
national standardization rules with these recom henda
Committees pledge their influep g

This RecommendaXio

The sofder b tR the’soldering-iton method have not been changed, other than the omission

i iohs ke soldd globule method was discussed at the meeting held in Tokyo in 1965, as a
ubthitied to the National Committees for appioval under the Six Months’ Rule
in Maich 1966

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Japan

Austiia Netherlands

Belgium Notway

Czechoslovakia Poland

Denmatk South Afiica

Finland Sweden

Fiance Switzerland

Hungary Tutkey

Isiacl Union of Soviet Socialist
Ttaly Republics

United Kingdom

The United States National Committee has cast a negative vote because it believes that the soldet
globule method of testing offets no advantages over existing standard mecthods of testing for the soldeiability
of tetminal wites Fuither, it believes that the method is of unproven accuracy and validity in compaiison
to the alicady accepted standard methods
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES .
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxi¢me partie: Essais — Essai T: Soudure

1 Objet

Cet essai a pour but de déterminei I’aptitude des sorties des nosants & étie facilement
mouillées et de vérifier que le composant lui-méme ne sera pag detériongé au montage pai les
opérations de soudure

2 Mesures initiales

Les composants sont soumis aux mesures et aux vépticati scahigues\teqiises pat la spéci-
fication particuli¢ie

3 Epreuve

31 Trois méthodes sont prescrites, les méthodes ; er a souder et de la goutte
de soudute La spécification paiticuli¢re doit(spé ifie & éthodes a utiliser

32 Méthode du bain de soudure

321 Description du bain de soudire

Le bain de soudute doi aV0il UR VO
uniforme au moment de U ntioduction\de
permettant  de maintenit \la t &1atune
paiagiaphe 3

uffisanitpour que la températuie de la souduie teste
ditie du composant Il doit étre muni d’un dispositif
soudute & Pune des températuies spécifiées au

>piises popwassuier Puniformité de la tempéiatuie de la masse de la

hain doit étie 1éduite le plus possible en utilisant une feuille d’amiante,
soit as chauffé par le 1ayonnement ditect du bain

322

én deux épreuves successives pout lesquelles les températuies du bain de

0/F 10 °C pout les composants utilisés avec des cablages imprimés
270 1 10 °C pout les composants utilisés normalement

e Au choc thermique: 350 £10 °C pow les besoins du paragiaphe 32 4 seulement

% sutface du bain doit étie maintenue propie et biillante, et immédiatement avant toute im-
mersfon d’une soitie ou d’un groupe de sotties, un moiceau de soudure est jet¢ au milieu du bain
Cette souduie doit avoir une longueut d’enviion 12 mm et un diametie d’environ 1,6 mm et €tie
constituée par un alliage étain-plomb & 60/40 avec une ame de 1ésine neutre (colophane — voil
annexe C) On ne doit utiliser pout cet essai aucun autie fondant

323 Soudabilité

Aussitdt que la soudure ajoutée a fondu, la soitie du composant est trempée dans le sens
de son axe longitudinal dans le bain de soudute ayant une tempéiatuie applicable pour I’¢picuve de
soudabilit¢ La durée de I'immersion doit etie de 2 * 0,5 s Les fils de sortie sont imme1gés
jusqu’a 6 mm du point o ils émergent du cotps du composant

Les cosses a souder sont imme1gees jusqu’a un point situ¢ & 3 mm au-deld de ’endioit piévu
pous la connexion des fils, ou sw la moiti¢ de lew longueui, §’il en 1ésulte, en opéiant ainsi, une
profondeur d’immer sion moindie

Les soities sont examinées en ce qui conceine la qualité de P’¢tamage, mise en évidence par
I’écoulement libie de la soudute avec un mouillage convenable des soities
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